
成都市成华区建材路 37 号九熙广场 1 栋 23 层 

客服电话：15608095669 

客服传真：02884085893  

                                                                

微信群二维码                                                        电子宝公众号二维码、 

康迈微现货商品-薄膜陶瓷滤波器 

 

历时两年半，我们开发了一系列现货薄膜陶瓷滤波器，为用户实现小型化、低成本的解

决方案；该系列滤波器得单价在 100RMB 左右，具体价格及数量以电子宝商城

www.dianzibuy.com 为准，商城的数量与康迈微公司的信息系统对接，库存数量真实，并

实时更新，一只也销售，支持微信支付和对公转账。手机端用户关可以注微信公众号：“电子

宝”，通过“电子宝”公众号登陆商城查找或购买我公司产品。 

 
 
产品实物图：                                安装示意图: 

 

 

 

 

 
 
 
 

产品应用：可用于谐波滤除及带外干扰滤除，高低通串联实现带通，可直接两个或者三
个串联使用，可以实现更高抑制，更远抑制频率。 

 
产品特点：现货供应，体积小，可靠性高，温度范围宽，性价比高。 
 
现货产品目录：（由于资料更新时间问题，更多产品请联系我们） 

类别 通带频率 
损耗 

(dB) 
阻带频率 

带外抑制 

(dB) 
规格书链接 

带通 4650-5250MHz 4 0-4100MHz&≥5500-13000MHz 40 查看规格书 

带通 6000-6500MHz 4 0-5400MHz&≥6850-16000MHz 40 查看规格书 

带通 7700-9100MHz 5 0-7200MHz&≥9800-15000MHz 40 查看规格书 

带通 8600-11200MHz 3 0-7500MHz&≥12000-24000MHz 40 查看规格书 

带通 10900-11500MHz 5 0-10200MHz&≥11850-27000MHz 40 查看规格书 

带通 10600-12000MHz 4.5 0-10100MHz&≥12800-18000MHz 40 查看规格书 

带通 10550-13300MHz 4 0-9400MHz&≥14000-27000MHz 40 查看规格书 

带通 12000-13400MHz 4.5 0-11400MHz&≥14100-20000MHz 40 查看规格书 

带通 13100-14500MHz 4.5 0-12300MHz&≥15200-24000MHz 40 查看规格书 

带通 12600-16100MHz 4 0-11800MHz&≥16800-27000MHz 40 查看规格书 

带通 14600-16000MHz 5 0-14000MHz&≥17000-23000MHz 40 查看规格书 

带通 16000-17400MHz 5 0-15300MHz&≥18200-25500MHz 40 查看规格书 
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带通 15700-18000MHz 4 0-14500MHz&≥18800-32000MHz 40 查看规格书 

带通 15300-20200MHz 4 0-14600MHz&≥21200-32000MHz 40 查看规格书 

带通 23000-30000MHz 4 0-21900MHz&≥31300-45000MHz 40 查看规格书 

高通 6000-15000MHz 2 0-4200MHz 38 查看规格书 

高通 7000-17000MHz 1.8 0-5000MHz 36 查看规格书 

高通 8000-18000MHz 1.8 0-5900MHz 36 查看规格书 

高通 9000-18000MHz 1.8 0-7000MHz 38 查看规格书 

低通 0-5000MHz 1.7 6300-12000MHz 40 查看规格书 

低通 0-6000MHz 2 7200-13500MHz 40 查看规格书 

低通 0-7000MHz 2 8400-15000MHz 35 查看规格书 

低通 0-8000MHz 2 9500-18000MHz 30 查看规格书 

低通 0-10000MHz 2.2 11500-21000MHz 32 查看规格书 

低通 0-11000MHz 2.2 12400-22000MHz 32 查看规格书 

低通 0-12000MHz 2 13800-24000MHz 30 查看规格书 

低通 0-15000MHz 2 17000-30000MHz 35 查看规格书 

低通 0-16000MHz 2.2 18000-34000MHz 32 查看规格书 

低通 0-17000MHz 2 19500-35000MHz 32 查看规格书 

低通 0-18000MHz 2.2 20500-34000MHz 32 查看规格书 

低通 0-19000MHz 2.2 21500-37000MHz 35 查看规格书 

低通 0-20000MHz 2.2 23000-38000MHz 30 查看规格书 

产品规格书：见下页 



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 40 ~ + 70 ℃

功率容量 1 W

其它要求 表面距上盖3mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 239.25 -74.07 320.69
1.21 60.22 -77.50 39.27
2.41 84.12 -71.05 61.27
3.01 154.36 -66.50 92.43
3.61 395.28 -58.47 107.13
4.10 149.39 -44.11 50.97
4.55 6.92 -10.26 6.65
4.65 1.56 -3.37 1.51
4.95 1.14 -2.43 1.12
5.25 1.29 -3.97 1.24
5.35 3.32 -10.52 2.84
5.50 19.69 -40.96 15.75
6.01 49.42 -70.44 31.83
7.21 37.93 -71.47 27.34
8.42 73.67 -77.29 37.20
9.02 250.94 -80.13 48.25
10.22 4742.68 -77.70 61.08
10.82 98.22 -70.94 43.90
12.62 23.42 -43.52 19.78

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 4650-5250 MHz

通带损耗（典型值） 4650-5250MHz≤4 dB

通带驻波（典型值） 4650-5250MHz≤1.5

带外抑制（典型值） 0-4100MHz≥40 dB

带外抑制（典型值） 5500-13000MHz≥40 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖3mm，芯片端口可互换；芯片推

荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系数

(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZBF11-M4950-600-027

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 40 ~ + 70 ℃

功率容量 1 W

其它要求 表面距上盖3mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 257.49 -84.96 268.18
2.01 62.85 -75.68 590.45
3.01 132.14 -69.60 67.27
4.01 624.31 -69.55 56.29
5.02 82.04 -55.82 129.70
5.40 38.18 -43.07 571.96
5.90 3.36 -7.26 3.85
6.02 1.39 -2.90 1.39
6.28 1.19 -2.37 1.17
6.55 1.23 -3.64 1.25
6.65 2.77 -8.88 2.97
6.85 20.99 -41.83 51.13
7.02 32.10 -63.56 188.68
8.02 41.34 -68.32 2087.75
10.02 835.02 -74.27 85.33
12.02 35.13 -82.10 107.05
13.02 27.02 -88.72 64.43
14.02 26.96 -69.96 91.50
16.03 38.50 -43.99 111.96

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 6000-6550 MHz

通带损耗（典型值） 6000-6550MHz≤4 dB

通带驻波（典型值） 6000-6550MHz≤1.4

带外抑制（典型值） 0-5400MHz≥40 dB

带外抑制（典型值） 6850-16000MHz≥40 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖3mm，芯片端口可互换；芯片推

荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系数

(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZBF11-M6275-550-028

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 1 W

其它要求 表面距上盖2.75mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 5609.31 -76.55 5578.41
1.05 64.28 -51.65 26.46
2.08 27.09 -60.38 19.84
3.12 36.32 -74.54 28.47
4.16 42.26 -82.86 21.45
5.20 16.56 -83.81 12.62
6.23 21.67 -89.21 19.23
7.20 16.46 -41.85 12.3
7.60 2.02 -6.82 1.93
7.70 1.15 -4.08 1.20
8.40 1.19 -3.21 1.22
9.10 1.16 -4.33 1.23
9.30 1.95 -7.75 1.95
9.80 8.37 -41.97 7.09
10.38 15.63 -70.04 12.29
11.42 17.56 -92.86 13.07
12.46 17.21 -91.81 10.44
13.50 20.70 -90.09 12.77
14.53 26.97 -66.96 18.70

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 7700-9100 MHz

通带损耗（典型值） 7700-9100MHz≤5 dB

通带驻波（典型值） 7700-9100MHz≤1.4

带外抑制（典型值） 0-7200MHz≥40 dB

带外抑制（典型值） 9800-15000MHz≥40 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZBF11-M8400-1400-002

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 40 ~ + 70 ℃

功率容量 1 W

其它要求 表面距上盖3mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 409.40 -69.36 674.24
1.74 68.18 -78.49 83.05
5.20 147.02 -67.43 233.82
6.93 36.03 -54.00 35.53
7.50 32.46 -43.28 26.90
8.22 23.53 -18.61 20.76
8.41 7.48 -8.26 6.92
8.60 1.22 -2.05 1.16
9.90 1.32 -1.43 1.34
11.20 1.16 -2.58 1.24
11.40 2.07 -5.05 2.15
11.62 6.25 -15.54 6.00
12.00 31.02 -41.19 18.05
13.85 167.5 -73.70 44.02
15.58 63.25 -72.68 48.33
17.31 27.80 -72.36 35.05
20.77 73.48 -69.67 41.35
22.49 221.71 -53.40 40.19
24.22 30.70 -42.23 26.95

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 8600-11200 MHz

通带损耗（典型值） 8600-11200MHz≤3 dB

通带驻波（典型值） 8600-11200MHz≤1.5

带外抑制（典型值） 0-7500MHz≥40 dB

带外抑制（典型值） 12000-24000MHz≥40 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖3mm，芯片端口可互换；芯片推

荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系数

(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZBF11-M9900-2600-029

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 40 ~ + 70 ℃

功率容量 1 W

其它要求 表面距上盖3mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 679.04 -83.67 886.34
5.00 165.34 -74.63 119.97
7.59 44.19 -67.90 76.05
8.89 131.62 -68.15 1057.26
10.18 296.07 -43.74 339.94
10.71 12.45 -15.13 11.36
10.80 4.70 -8.09 4.38
10.90 1.61 -4.03 1.62
11.20 1.25 -2.88 1.27
11.50 1.43 -4.61 1.52
11.60 2.58 -9.69 3.01
11.65 4.93 -15.36 5.69
11.85 20.85 -43.98 23.37
12.78 34.43 -73.72 34.47
15.37 72.03 -89.28 72.52
17.96 33.50 -82.92 32.01
20.55 70.12 -64.64 29.71
23.15 45.35 -53.29 37.86
25.74 57.86 -49.02 64.88

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 10900-11500 MHz

通带损耗（典型值） 10900-11500MHz≤5 dB

通带驻波（典型值） 10900-11500MHz≤1.5

带外抑制（典型值） 0-10200MHz≥40 dB

带外抑制（典型值） 11850-27000MHz≥40 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖3mm，芯片端口可互换；芯片推

荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系数

(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZBF11-M11200-600-030

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 40 ~ + 70 ℃

功率容量 1 W

其它要求 表面距上盖2.75mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 9187.1 -72.42 9492.07
2.43 25.27 -54.67 18.65
4.85 36.25 -67.25 19.99
6.06 36.93 -80.28 25.76
8.48 26.65 -70.96 17.05
9.69 34.16 -78.20 16.18
10.10 28.01 -42.82 15.92
10.32 14.49 -25.41 10.73
10.50 3.57 -9.54 3.54
10.60 1.40 -4.62 1.45
11.30 1.32 -2.72 1.17
12.00 1.42 -3.48 1.33
12.20 1.79 -6.06 1.94
12.49 8.39 -25.01 8.21
12.80 12.88 -42.69 12.20
13.33 18.07 -60.64 15.06
14.54 33.44 -78.30 26.64
15.75 32.37 -74.76 27.58
16.96 20.17 -87.16 17.29

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 10600-12000 MHz

通带损耗（典型值） 10600-12000MHz≤4.5 dB

通带驻波（典型值） 10600-12000MHz≤1.5

带外抑制（典型值） 0-10100MHz≥40 dB

带外抑制（典型值） 12800-18000MHz≥40 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZBF11-M11300-1400-006

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 40 ~ + 70 ℃

功率容量 1 W

其它要求 表面距上盖3mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 2367.66 -80.67 658.56
5.00 189.92 -72.92 37.14
7.59 50.94 -65.35 22.60
8.89 102.17 -52.50 32.31
9.40 171.97 -42.89 27.81
10.22 23.58 -15.83 11.86
10.40 5.55 -6.57 4.24
10.55 1.51 -2.57 1.47
11.93 1.39 -1.84 1.43
13.30 1.33 -3.38 1.43
13.50 2.53 -8.02 2.73
13.60 6.39 -15.38 7.03
14.07 63.63 -49.12 27.51
15.37 61.39 -77.26 28.08
17.96 53.72 -67.29 19.93
19.26 40.02 -71.51 19.23
21.85 140.39 -83.90 302.78
24.44 24.10 -69.92 17.88
25.74 20.72 -56.91 19.62

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 10550-13300 MHz

通带损耗（典型值） 10550-13300MHz≤4 dB

通带驻波（典型值） 10550-13300MHz≤1.5

带外抑制（典型值） 0-9400MHz≥40 dB

带外抑制（典型值） 14000-27000MHz≥40 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖3mm，芯片端口可互换；芯片推

荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系数

(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZBF11-M11925-2750-031

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com











产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 40 ~ + 70 ℃

功率容量 1 W

其它要求 表面距上盖2.75mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 9896.24 -73.69 5234.55
3.54 20.76 -56.77 16.74
7.07 59.93 -72.25 26.31
10.60 34.25 -72.30 18.04
12.36 21.53 -73.81 18.21
14.12 28.62 -66.99 21.09
15.30 11.05 -45.97 10.35
15.57 5.63 -25.62 5.95
15.82 2.50 -9.37 2.34
16.00 1.36 -4.73 1.22
16.70 1.36 -3.53 1.28
17.41 1.15 -4.91 1.12
17.61 2.74 -10.24 2.45
17.85 7.89 -25.12 6.51
18.20 12.24 -43.41 10.32
19.42 18.70 -77.93 16.96
21.18 80.36 -90.41 56.81
22.94 8.11 -71.95 10.11
25.50 32.81 -41.69 20.94

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 16000-17400 MHz

通带损耗（典型值） 16000-17400MHz≤5 dB

通带驻波（典型值） 16000-17400MHz≤1.5

带外抑制（典型值） 0-15300MHz≥40 dB

带外抑制（典型值） 18200-25500MHz≥40 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZBF11-M16700-1400-005

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com









产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖2.75mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 285.92 -68.22 732.21
1.00 15.69 -41.96 11.27
1.88 8.54 -70.03 16.82
2.77 5.83 -59.69 15.83
3.65 5.04 -48.44 24.05
4.20 5.43 -39.11 12.09
4.54 6.41 -24.91 11.99
5.42 4.00 -4.92 2.92
5.80 1.86 -2.88 2.20
6.00 1.45 -2.15 1.96
6.30 1.10 -1.95 1.57
7.19 1.40 -1.66 1.05
8.07 1.38 -1.71 1.47
8.95 1.21 -1.74 1.33
9.84 1.29 -1.67 1.26
11.61 1.28 -1.86 1.28
12.49 1.27 -2.03 1.50
14.26 1.52 -2.37 1.33
15.14 1.33 -2.77 1.37

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 6000-15000 MHz

通带损耗（典型值） 6000-15000MHz≤2 dB

通带驻波（典型值） 6000-15000MHz≤1.6

带外抑制（典型值） 0-4200MHz≥38 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZHPF11-M6000-15000-020

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 1 W

其它要求 表面距上盖2.75mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 449.55 -58.78 339.57
1.00 42.47 -41.80 22.30
2.00 46.53 -49.60 28.53
3.00 77.19 -47.13 34.68
4.00 85.02 -43.14 29.66
5.01 28.25 -38.47 22.97
6.01 8.57 -10.55 7.83
6.70 2.41 -2.81 2.56
6.90 1.81 -2.06 1.91
7.01 1.58 -1.80 1.66
7.10 1.42 -1.66 1.50
8.01 1.32 -1.52 1.34
9.01 1.29 -1.49 1.34
11.02 1.41 -1.41 1.40
12.02 1.30 -1.40 1.23
15.02 1.29 -1.64 1.30
16.02 1.20 -1.81 1.40
17.03 1.21 -1.89 1.28
18.00 1.47 -2.45 1.42

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 7000-17000 MHz

通带损耗（典型值） 7000-17000MHz≤1.8 dB

通带驻波（典型值） 7000-17000MHz≤1.6

带外抑制（典型值） 0-5000MHz≥36 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZHPF11-M7000-17000-021

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖2.75mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1557.65 -60.22 589.74
1.00 42.14 -39.38 56.52
2.18 48.31 -50.00 205.07
3.36 96.94 -53.85 247.19
4.54 100.65 -43.28 134.30
5.90 22.31 -41.12 25.84
6.89 9.67 -11.04 9.06
7.70 2.47 -2.43 2.43
7.90 1.83 -1.74 1.81
8.00 1.60 -1.52 1.61
8.07 1.47 -1.41 1.48
9.25 1.42 -1.09 1.36
10.43 1.22 -1.07 1.21
11.61 1.34 -1.15 1.39
12.78 1.14 -1.27 1.11
15.14 1.24 -1.47 1.24
16.32 1.29 -1.70 1.43
18.68 1.39 -1.83 1.28
19.85 1.56 -2.34 1.31

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 8000-18000 MHz

通带损耗（典型值） 8000-18000MHz≤1.8 dB

通带驻波（典型值） 8000-18000MHz≤1.6

带外抑制（典型值） 0-5900MHz≥36 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZHPF11-M8000-18000-022

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

其它要求 表面距上盖2.7mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 554.67 -62.87 965.43
2.01 85.34 -55.23 98.96
5.00 65.59 -49.61 21.63
5.77 32.11 -39.75 19.22
6.53 18.13 -40.81 12.89
7.00 15.33 -37.87 12.82
7.51 14.74 -20.86 9.71
8.06 10.9 -10.94 8.76
8.90 2.33 -2.61 2.19
9.00 1.93 -2.20 1.86
9.10 1.61 -1.92 1.60
9.60 1.20 -1.52 1.25
11.13 1.28 -1.28 1.23
12.66 1.50 -1.51 1.51
13.43 1.33 -1.26 1.32
14.19 1.12 -1.18 1.07
15.72 1.56 -1.43 1.51
16.49 1.36 -1.33 1.23
18.00 1.89 -1.72 1.76

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 9000-18000 MHz

通带损耗（典型值） 9000-18000MHz≤1.8 dB

通带驻波（典型值） 9000-18000MHz≤1.6

带外抑制（典型值） 0-7000MHz≥38 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖2.7mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZHPF11-M9000-18000-023

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.05 -0.18 1.04
1.42 1.23 -0.72 1.22
2.84 1.36 -0.99 1.31
4.25 1.03 -1.23 1.07
4.70 1.03 -1.43 1.09
4.90 1.05 -1.58 1.09
5.00 1.10 -1.71 1.09
5.20 1.25 -2.09 1.16
5.40 1.61 -2.97 1.53
5.66 3.17 -6.32 3.00
6.00 7.45 -20.73 5.64
6.37 10.92 -44.73 8.43
7.07 19.26 -43.66 11.60
7.78 32.27 -44.99 15.93
8.49 37.45 -39.56 14.84
9.19 36.02 -50.16 15.03
10.61 28.76 -42.45 13.69
11.31 29.92 -47.49 16.68
12.00 36.71 -47.72 16.75

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 0-5000 MHz

通带损耗（典型值） 0-5000MHz≤1.7 dB

通带驻波（典型值） 0-5000MHz≤1.4

带外抑制（典型值） 6300-12000MHz≥40 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-5000-007

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 SMA

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.05 -0.17 1.04
1.33 1.19 -0.50 1.19
3.97 1.04 -0.84 1.03
4.63 1.25 -1.12 1.22
5.29 1.21 -1.36 1.21
5.70 1.06 -1.64 1.12
5.80 1.12 -1.79 1.19
5.90 1.22 -1.96 1.29
6.00 1.35 -2.19 1.41
6.10 1.51 -2.48 1.58
6.20 1.74 -3.02 1.84
6.61 4.41 -11.03 4.82
7.20 10.29 -46.65 9.75
7.92 20.60 -53.15 15.52
9.24 39.98 -59.26 21.35
10.56 21.99 -39.76 21.24
11.88 7.60 -39.46 28.13
13.20 4.53 -50.19 31.96
13.86 5.51 -39.75 29.69

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率 0-6000 MHz

通带损耗（典型值） 0-6000MHz≤2 dB

通带驻波（典型值） 0-6000MHz≤1.35

带外抑制（典型值） 7200-13500MHz≥40 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-6000-008

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.04 -0.16 1.03
0.95 1.12 -0.41 1.12
2.84 1.34 -0.71 1.34
3.78 1.16 -0.75 1.15
5.66 1.34 -1.22 1.35
6.60 1.07 -1.64 1.05
6.81 1.06 -1.86 1.04
7.00 1.16 -2.20 1.16
7.20 1.51 -3.12 1.50
7.55 4.10 -10.48 4.09
8.19 15.81 -34.88 13.62
9.43 29.92 -37.22 16.40
10.37 25.48 -47.25 18.81
11.31 19.54 -46.04 22.89
12.26 22.78 -44.78 24.65
13.20 32.46 -44.95 30.38
14.14 34.3 -50.88 29.36
15.08 33.27 -46.71 26.73
16.00 32.05 -39.56 25.89

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 0-7000 MHz

通带损耗（典型值） 0-7000MHz≤2 dB

通带驻波（典型值） 0-7000MHz≤1.5

带外抑制（典型值） 8400-15000MHz≥35 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-7000-009

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.04 -0.17 1.03
1.13 1.10 -0.49 1.09
3.37 1.31 -0.80 1.31
4.49 1.06 -0.90 1.06
6.72 1.13 -1.34 1.07
7.84 1.13 -1.98 1.03
8.00 1.12 -2.21 1.03
8.20 1.07 -2.69 1.07
8.96 9.49 -20.09 7.10
9.45 21.35 -41.12 11.94
10.08 32.61 -42.56 16.83
11.20 19.50 -47.18 15.43
12.32 5.28 -33.35 5.80
13.44 4.69 -28.39 4.89
14.55 10.89 -38.26 9.69
15.67 21.33 -57.17 15.56
16.79 37.26 -46.90 24.01
17.91 202.75 -49.77 61.53
19.00 77.27 -31.21 69.13

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 0-8000 MHz

通带损耗（典型值） 0-8000MHz≤2 dB

通带驻波（典型值） 0-8000MHz≤1.5

带外抑制（典型值） 9500-18000MHz≥30 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-8000-010

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.06 -0.19 1.04
2.60 1.29 -0.84 1.24
5.19 1.08 -1.08 1.13
6.49 1.15 -1.22 1.18
7.78 1.28 -1.44 1.17
9.08 1.15 -1.75 1.24
9.55 1.32 -2.13 1.27
9.80 1.59 -2.49 1.48
10.00 1.59 -2.81 1.54
10.10 1.47 -3.07 1.47
10.37 1.96 -5.23 1.86
10.80 9.18 -18.37 6.89
11.50 16.05 -39.77 10.55
12.97 17.40 -40.03 7.31
15.56 18.86 -44.88 11.10
16.85 31.00 -45.44 19.12
18.15 295.52 -45.99 42.33
20.74 21.92 -56.38 13.75
22.00 13.36 -36.08 9.09

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 0-10000 MHz

通带损耗（典型值） 0-10000MHz≤2.2 dB

通带驻波（典型值） 0-10000MHz≤1.6

带外抑制（典型值） 11500-21000MHz≥32 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-10000-011

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.03 -0.13 1.03
2.72 1.23 -0.47 1.25
5.43 1.09 -0.70 1.09
8.14 1.14 -0.89 1.10
9.49 1.22 -1.16 1.26
10.53 1.38 -1.85 1.43
10.80 1.41 -2.19 1.45
11.00 1.28 -2.60 1.30
11.20 1.73 -4.06 1.73
11.67 7.53 -15.33 7.66
12.20 12.50 -37.74 11.89
12.65 14.90 -34.54 13.08
13.56 19.48 -34.70 14.15
14.91 22.06 -43.19 14.94
16.26 27.10 -46.64 20.09
17.62 104.18 -46.59 51.63
18.97 760.19 -46.43 129.39
20.33 28.09 -46.47 27.11
21.68 13.51 -65.66 12.92

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 0-11000 MHz

通带损耗（典型值） 0-11000MHz≤2.2 dB

通带驻波（典型值） 0-11000MHz≤1.5

带外抑制（典型值） 12400-22000MHz≥32 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-11000-012

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.04 -0.18 1.03
1.60 1.07 -0.57 1.04
3.19 1.16 -0.77 1.15
6.37 1.13 -0.91 1.13
7.96 1.18 -1.04 1.10
9.55 1.17 -1.19 1.15
10.8 1.21 -1.50 1.18
11.01 1.27 -1.62 1.26
11.94 1.39 -2.45 1.49
12.73 4.55 -9.22 4.11
13.51 8.71 -34.69 7.44
14.32 12.33 -28.82 9.72
15.91 17.22 -39.5 13.83
17.50 29.88 -44.22 23.03
19.09 28.91 -39.56 28.45
20.68 11.02 -34.43 13.87
22.27 13.55 -34.05 9.58
23.86 35.19 -32.80 20.90
25.45 46.71 -44.80 78.51

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 0-12000 MHz

通带损耗（典型值） 0-12000MHz≤2 dB

通带驻波（典型值） 0-12000MHz≤1.6

带外抑制（典型值） 13800-24000MHz≥30 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-12000-013

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.04 -0.18 1.04
1.89 1.08 -0.49 1.04
5.66 1.25 -0.85 1.26
9.43 1.36 -1.30 1.34
11.32 1.24 -1.65 1.34
13.20 1.37 -1.99 1.14
14.30 1.31 -2.20 1.30
14.80 1.15 -2.36 1.32
15.00 1.11 -2.51 1.31
15.20 1.20 -2.81 1.39
15.50 1.72 -4.03 1.88
16.22 6.42 -16.41 5.88
16.97 13.50 -39.88 8.53
18.86 28.04 -37.99 15.66
20.74 9.52 -37.36 19.09
24.51 21.56 -37.68 10.32
26.40 17.11 -42.86 23.89
28.28 17.01 -49.49 25.59
30.17 15.39 -50.56 21.97

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 0-15000 MHz

通带损耗（典型值） 0-15000MHz≤2 dB

通带驻波（典型值） 0-15000MHz≤1.6

带外抑制（典型值） 17000-30000MHz≥35 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-15000-014

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.05 -0.19 1.04
2.01 1.05 -0.64 1.06
6.02 1.03 -0.88 1.12
8.02 1.61 -1.11 1.66
12.03 1.33 -1.13 1.32
14.03 1.45 -1.45 1.46
15.50 1.21 -1.82 1.26
15.80 1.34 -2.10 1.38
16.00 1.40 -2.32 1.42
16.20 1.45 -2.59 1.44
16.50 1.63 -3.35 1.50
17.23 5.86 -15.05 5.14
18.03 12.68 -39.33 16.14
20.04 18.00 -37.45 23.41
22.04 7.64 -33.67 7.48
24.04 21.94 -40.16 23.70
26.04 21.99 -42.83 25.06
30.05 5.76 -51.72 17.14
32.05 19.96 -57.67 32.94

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 0-16000 MHz

通带损耗（典型值） 0-16000MHz≤2.2 dB

通带驻波（典型值） 0-16000MHz≤1.6

带外抑制（典型值） 18000-34000MHz≥32 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-16000-015

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.05 -0.20 1.04
2.13 1.06 -0.70 1.07
6.37 1.11 -1.05 1.19
8.49 1.57 -1.33 1.57
10.61 1.26 -1.72 1.28
14.85 1.27 -1.77 1.24
16.50 1.31 -2.09 1.17
16.80 1.27 -2.24 1.18
16.97 1.22 -2.36 1.18
17.20 1.16 -2.59 1.13
17.50 1.29 -3.27 1.15
18.30 4.82 -15.03 6.05
19.53 12.62 -38.16 14.99
21.21 15.80 -32.37 10.70
23.33 7.55 -32.66 10.75
25.46 26.46 -38.64 26.38
27.58 13.40 -43.61 10.13
31.82 7.08 -50.47 18.65
33.94 10.41 -46.98 45.27

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 0-17000 MHz

通带损耗（典型值） 0-17000MHz≤2 dB

通带驻波（典型值） 0-17000MHz≤1.6

带外抑制（典型值） 19500-35000MHz≥32 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-17000-016

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.03 -0.15 1.03
2.13 1.09 -0.47 1.07
6.37 1.10 -0.81 1.10
8.49 1.64 -1.18 1.63
12.73 1.22 -1.53 1.35
14.85 1.35 -1.75 1.37
16.97 1.30 -1.84 1.33
17.51 1.42 -2.08 1.34
17.80 1.46 -2.31 1.27
18.00 1.52 -2.54 1.28
18.20 1.58 -2.87 1.39
18.56 1.78 -4.22 1.96
19.09 3.90 -11.88 5.08
20.61 20.69 -34.20 11.23
23.33 14.51 -38.66 12.20
25.46 16.74 -41.22 54.57
27.58 19.85 -43.92 17.39
31.82 19.26 -39.91 17.05
33.94 18.11 -43.83 20.51

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 0-18000 MHz

通带损耗（典型值） 0-18000MHz≤2.2 dB

通带驻波（典型值） 0-18000MHz≤1.6

带外抑制（典型值） 20500-34000MHz≥32 dB

外形结构图

典型性能曲线
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安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-18000-017

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 1 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.03 -0.14 1.03
2.19 1.08 -0.45 1.08
6.55 1.18 -0.76 1.16
10.91 1.18 -0.95 1.16
13.09 1.32 -1.15 1.30
17.44 1.47 -1.76 1.35
18.51 1.26 -2.07 1.10
18.80 1.31 -2.30 1.20
19.00 1.29 -2.52 1.23
19.25 1.14 -2.90 1.24
19.62 1.76 -4.78 2.01
20.32 7.71 -15.56 7.15
21.55 22.48 -37.44 10.06
23.98 8.09 -35.57 16.26
26.16 26.23 -40.82 43.40
28.34 12.21 -40.76 9.84
30.52 10.27 -43.27 5.38
32.70 13.93 -44.03 11.67
34.88 28.79 -42.53 41.36

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 0-19000 MHz

通带损耗（典型值） 0-19000MHz≤2.2 dB

通带驻波（典型值） 0-19000MHz≤1.6

带外抑制（典型值） 21500-37000MHz≥35 dB

外形结构图

典型性能曲线

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2
2.2
2.4
2.6
2.8

3

0 3.7 7.4 11.1 14.8 18.5 22.2 25.9 29.6 33.3 37

VSW
R(input)

Frequency(GHz)

-90
-75
-60
-45
-30
-15

0
15
30
45
60

0 3.7 7.4 11.1 14.8 18.5 22.2 25.9 29.6 33.3 37

Insertion Loss(dB)

Frequency(GHz)

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3

0 3.7 7.4 11.1 14.8 18.5 22.2 25.9 29.6 33.3 37

Stopband rejection(dB)

Frequency(GHz)

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2
2.2
2.4
2.6
2.8

3

0 3.7 7.4 11.1 14.8 18.5 22.2 25.9 29.6 33.3 37

VSW
R(output)

Frequency(GHz)

安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-19000-018

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com



产品特点
小型化，高可靠性，温度范围宽。

其它参数

接口形式 微带焊盘 键合金丝

工作温度 - 55 ~ + 85 ℃

功率容量 2 W

其它要求 表面距上盖1.2mm

安装示意图

典型性能数据
F(GHz) S11(S) S21(L) S22(S)
0.01 1.04 -0.17 1.04
2.25 1.11 -0.61 1.10
6.72 1.13 -0.95 1.09
11.20 1.21 -1.40 1.21
13.44 1.32 -1.45 1.14
17.92 1.35 -1.49 1.31
19.36 1.34 -2.10 1.33
19.70 1.49 -2.40 1.45
20.00 1.50 -2.61 1.33
20.31 1.62 -3.02 1.17
20.53 2.17 -3.95 1.62
21.45 10.61 -15.01 9.76
23.00 6.24 -30.69 9.17
24.63 26.49 -28.12 7.70
26.87 17.06 -35.66 19.60
29.11 11.62 -45.97 15.68
31.35 21.65 -43.41 10.53
33.58 32.91 -40.98 12.64
35.82 61.15 -40.45 36.90

主要参数

指标项目 指标参数 单位

通带频率（典型值） 0-20000 MHz

通带损耗（典型值） 0-20000MHz≤2.2 dB

通带驻波（典型值） 0-20000MHz≤1.6

带外抑制（典型值） 23000-38000MHz≥30 dB

外形结构图

典型性能曲线

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2
2.2
2.4
2.6
2.8

3

0 3.8 7.6 11.4 15.2 19 22.8 26.6 30.4 34.2 38

VSW
R(input)

Frequency(GHz)

-90
-75
-60
-45
-30
-15

0
15
30
45
60

0 3.8 7.6 11.4 15.2 19 22.8 26.6 30.4 34.2 38

Insertion Loss(dB)

Frequency(GHz)

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3

0 3.8 7.6 11.4 15.2 19 22.8 26.6 30.4 34.2 38

Stopband rejection(dB)

Frequency(GHz)

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2
2.2
2.4
2.6
2.8

3

0 3.8 7.6 11.4 15.2 19 22.8 26.6 30.4 34.2 38

VSW
R(output)

Frequency(GHz)

安装应用
芯片建议分腔使用，两侧距侧壁单边0.1mm，表面距上盖1.2mm，芯片端口可互换；芯片

推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接；芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系

数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm。

滤波器 ZLPF11-M0-20000-019

地址：成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层。

对与本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参。

本规格书是由软件合成，“电子宝科技”提供技术支持。

电话: 028-84085873

邮箱: sales@com-mw.com

网址: www.com-mw.com




